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@ Resumen:

Placa protectora de vidrio o ceramica para un aparato
domeéstico y método para la produccion de una placa
protectora.

La invencién se basa en una placa protectora para un
aparato doméstico de vidrio o ceramica con un
componente de soporte (12), donde la placa
protectora (10) comprende una cara trasera (18), en
el que se realiza al menos una escotadura (20) para
la fijacion de un componente de soporte (12).

Para posibilitar una unién por arrastre de forma que
se pueda producir de manera econdémica entre el
componente de soporte (12) y la placa protectora
(10), se propone que la escotadura (20) presente una
muesca (22), que comprenda al menos una superficie
de muesca (32) que tenga un recorrido inclinado con
respecto a la cara trasera (18).
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DESCRIPCION

PLACA PROTECTORA DE VIDRIO O CERAMICA PARA UN APARATO
DOMESTICO Y METODO PARA LA PRODUCCION DE UNA PLACA
PROTECTORA

DESCRIPCION
Objeto de la invencion

La invencion se refiere a una placa protectora de vidrio o vitroceramica
para un aparato domeéstico de acuerdo con el preambulo de la reivindicacién 1
y a un método para la produccién de una placa protectora de acuerdo con el
preambulo de la reivindicacion 13.

Antecedentes de la invencion

A partir del estado de la técnica se conoce coOmo introducir un sensor de
temperatura en un orificio de perforacién en una cara trasera de la placa
protectora de una placa de cocina por induccion. El orificio de perforacion se
realiza mediante métodos con desprendimiento de virutas como chorro de
arena, chorro de agua o métodos de perforacion con cabezales de perforacion
de diamante en el material de la placa protectora.

Descripcidn de la invencion

La invencion se basa particularmente en el objetivo de posibilitar una
placa protectora econémica para aparatos domésticos y un método econdmico
para la produccién de una placa protectora y una sujecion robusta de un
componente de soporte en una escotadura de la placa protectora.

La invencién parte particularmente de una placa protectora de vidrio o
ceramica para un aparato domestico con un componente de soporte, donde la
placa protectora comprende una cara delantera y una cara trasera frente a la
citada cara delantera y donde en la cara trasera se incluye al menos una
escotadura para la fijacion de un componente de soporte.

Se propone particularmente que la escotadura presente una muesca,
que comprenda al menos una superficie de muesca que tenga un recorrido
inclinado con respecto a la cara trasera. Por la muesca se puede establecer
una unién robusta por arrastre de forma entre el componente de soporte y la
placa protectora. La superficie de muesca que tiene un recorrido inclinado se
puede realizar de manera relativamente sencilla, particularmente con
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tratamiento con laser, en la placa protectora, sin tener que incluir un sistema de
espejos de desviacion en la escotadura.

Con superficie de muesca "inclinada" se quiere indicar una superficie
que tiene un recorrido rectilineo al menos por tramos en un perfil de corte y que
no tiene un recorrido ni paralelo ni ortogonal con respecto a la cara delantera o
la cara trasera de la placa protectora. Particularmente se consideran angulos
de inclinacion de la superficie de muesca entre 10° y 90°, de manera
particularmente ventajosa, entre 30° y 60°.

Como componente de soporte se debe indicar en este contexto un
componente que estd disefiado y se proporciona para el soporte de otros
componentes, particularmente para el soporte de una cubierta y/o para el
soporte de elementos calefactores y/o componentes electronicos o para el
soporte de la placa protectora.

Los métodos conocidos, en los que se adhieren componentes de soporte
con la cara trasera de una placa protectora genérica, son muy complejos y
costosos. Debido a la resistencia a la temperatura requerida de la unién
adhesiva, por el uso de una escotadura de acuerdo con la invencion para la
fijacion del componente de soporte se pueden dar claros potenciales de
ahorros de costes. Particularmente, mediante la estructura de superficie
ventajosa, se puede conseguir una sujecion firme de componentes de soporte
adheridos en la escotadura o se puede establecer una unién no positiva o por
arrastre de forma, que hace que se pueda omitir una adhesioén del componente
de soporte.

Cuando la escotadura tiene simetria de rotacion, de tal forma que la
superficie de muesca se ensancha en direccion de la cara delantera de la placa
protectora, la escotadura se puede realizar de manera precisa por una rotacion
sencilla de la placa protectora o de la pieza de trabajo no terminada de vidrio o
ceramica o por una rotacion de la herramienta o del laser de tratamiento, sin
que sea necesario un control complejo de la herramienta.

La muesca se puede realizar de manera particularmente sencilla, si la
escotadura presenta al menos un orificio que tiene un recorrido inclinado en el
corte de perfil. Ademas, la escotadura puede comprender un orificio ciego que
tiene un recorrido perpendicular con respecto a la cara trasera. La expresion
"orificio ciego" debe indicar en este contexto cualquier orificio que se abra en la
cara trasera de la placa protectora, que no atraviese el material de la placa
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protectora. El orificio y el orificio ciego pueden tener particularmente un eje de
simetria y un corte transversal constante a lo largo del eje de simetria. En una
configuraciéon particularmente ventajosa de la invencion, la superficie de la
muesca puede ramificarse del orificio ciego. En este caso, el componente de
soporte se puede enganchar de manera sencilla en la placa protectora. El
orificio ciego se puede incluir, a modo de ejemplo, con un método
convencional, con desprendimiento de virutas, en la cara trasera de la placa
protectora y la segunda zona, con el método de tratamiento con laser.

En un perfeccionamiento de la invencion se propone que la escotadura
se realiza al menos parcialmente por tratamiento con laser en el material de la
placa protectora. El tratamiento con laser, en comparacién con métodos con
desprendimiento de virutas convencionales como chorro de arena, tratamiento
con chorro de agua o tratamiento con herramientas de corte equipadas con
diamantes tiene la ventaja de que el material que rodea la escotadura
permanece esencialmente sin alterar y se pueden evitar grietas microscopicas
en este material, que conducirian a una desestabilizacion de la placa protectora
o de la fijacion del componente de soporte.

Particularmente en placas protectoras de vidrio o vitroceramica se puede
realizar una escotadura con una superficie interna lisa, ya que el material de
vidrio puede cubrir las paredes internas de la escotadura después del
tratamiento con laser a modo de esmalte, sin que sean necesarias otras etapas
de tratamiento. El laser puede fundir la superficie durante el tratamiento.

La placa protectora de acuerdo con la invencion puede servir para el uso
en aparatos domésticos, particularmente placas de cocina y se puede producir,
a modo de ejemplo, a partir de vidrios ceramicos, como, a modo de ejemplo,
los vidrios ceramicos comercializados por la empresa Schott con el nombre
comercial "Suprema" o "Cleartrans". Ademas se pueden usar vidrios duros,
vidrios templados, ceramicas como cordierita, compuestos de vidrio de silicato
con fibras Kevlar, carburo de silicio, nitruro de boro o similares. Los materiales
qgue pueden usarse tienen que mostrar particularmente una buena resistencia a
choques térmicos, es decir, una baja tasa de dilatacién térmica y una formacion
de zonas influidas por calor baja después del tratamiento con laser.

La realizacion de la escotadura es posible particularmente sin la
inclusion de un sistema de espejos de desviacion en la escotadura cuando la
superficie de muesca se ensancha con forma de cono en la direccién de la cara
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delantera de la placa protectora.

Particularmente cuando la escotadura esta diseifiada para la sujecion por
arrastre de forma del componente de soporte, se puede establecer de un modo
econdmico una unioén robusta y resistente a temperatura entre el componente
de soporte y la cara trasera de la placa protectora.

Las ventajas de la invencién se ponen de manifiesto particularmente
cuando la escotadura se dispone en una zona de borde de la cara trasera de la
placa protectora y esta disefiada para la fijacion de un componente de soporte
configurado como marco de montaje. La escotadura puede ser ademas
particularmente un elemento de una serie de escotaduras distribuidas sobre la
periferia de la cara trasera en la zona de borde de la cara trasera. Sobre cada
lado de los cuatro lados de la cara trasera se pueden proporcionar, a modo de
ejemplo, dos o tres escotaduras del mismo tipo.

La escotadura puede presentar, a modo de ejemplo, en un corte que
tiene un recorrido perpendicular con respecto a la cara trasera de la placa
protectora, un perfil con forma de L. o con forma de T, donde las ramas que se
ramifican de una rama vertical de la forma de L o de la forma de T pueden estar
inclinadas con respecto a la horizontal.

Ademas, la invencién se refiere a una placa de cocina con una placa
protectora del tipo que se ha mencionado anteriormente. La elevada resistencia
a temperatura de una unién por arrastre de forma producida con ayuda de la
escotadura se pone de manifiesto particularmente en placas de cocina.
Ademas, se puede concebir la introduccién de la placa protectora de acuerdo
con la invencidn en puertas de aparatos de coccién como hornos, dispositivos
de coccion por vapor u hornos microondas asi como en frigorificos o como
frontal de puerta de un armario de cocina.

Un aspecto adicional de la invencidon se refiere a un dispositivo para la
produccién de una placa protectora de una placa de cocina con un laser de
tratamiento para la realizacion de una escotadura en una cara trasera de la
placa protectora.

Se propone equipar el dispositivo con un sistema de espejos de
desviacion que rota con respecto a la placa protectora. El laser de tratamiento
se orienta a lo largo de un eje de rotacion de un sistema de espejos de
desviacion que rota, y se dirige inclinado por el sistema de espejos de
desviacioén, sobre la placa protectora que esta dispuesta perpendicularmente
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con respecto al eje de rotacion. El sistema de espejos de desviacion puede
comprender particularmente al menos dos espejos de desviacion graduables
independientemente o, de forma general, dos grados de libertad graduables, de
tal forma que se puede graduar tanto un radio del contorno de tratamiento
como un angulo de inclinacién, con el que el laser de tratamiento incide sobre
la pieza de trabajo. El laser de tratamiento irradia a lo largo de un eje de
rotacion del sistema de espejos de desviacion que rota, y dicho laser de
tratamiento se dirige inclinado por el sistema de espejos de desviacion sobre la
placa protectora dispuesta perpendicularmente con respecto al eje de rotacion.

Un aspecto adicional de la invencion se refiere a un método para la
produccioén de una placa protectora de una placa de cocina, donde se realiza
una escotadura en una cara trasera de la placa protectora.

En el método de acuerdo con la invenciéon se irradia un laser de
tratamiento a lo largo de un eje de rotacion en un sistema de espejos de
desviacion que rota con respecto a la pieza de trabajo. El laser de tratamiento
se dirige inclinado por el sistema de espejos de desviaciéon sobre la placa
protectora dispuesta perpendicularmente con respecto al eje de rotacion. El uso
de este método de tratamiento con laser permite realizar, sin un control
complejo del laser de tratamiento, una escotadura con simetria de rotacion en
la placa protectora. De este modo se pueden ahorrar costes en la produccion y
se puede conseguir una produccion en masa de las placas protectora.

Se obtienen ventajas y rasgos caracterizantes adicionales de la
invencion a partir de la siguiente descripcion de las figuras, que se refiere a
ejemplos de realizacion de la invenciéon. La descripcion de las figuras, los
dibujos y las reivindicaciones contienen numerosas caracteristicas en
diferentes combinaciones. El especialista reconocera que se pueden usar
también otras combinaciones parciales de las caracteristicas representadas y
descritas para la utilizacion del concepto de la invencion descrito en las
reivindicaciones.

Descripcion de los dibujos

Se muestra:
En la Figura 1, una placa de cocina con una placa protectora y un marco
de montaje fijado en la cara trasera de la placa protectora,
En la Figura 2, un corte vertical de la placa protectora y del marco de



En la Figura 3,

En la Figura 4,

En la Figura 5,

En la Figura 6,

En la Figura 7,
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montaje de la Figura 1 en una representacion esquematica,
un componente de soporte de acuerdo con la invencion
para la fijacién en una placa protectora de una placa de
cocina,

un corte vertical de la placa protectora con una escotadura
de acuerdo con una configuracion alternativa de la
invencion,

un corte vertical de la placa protectora con una escotadura
con simetria de rotaciéon de acuerdo con una configuracion
alternativa adicional de la invencion,

un corte vertical de la placa protectora con una escotadura
con simetria de rotaciéon de acuerdo con una configuracion
alternativa adicional de la invencién y

un dispositivo de acuerdo con la invencidn para la
realizacion de escotaduras con simetria de rotacién en una
placa protectora.

Lista de Referencias

10 placa protectora

12 componente de soporte
14 cubierta

16 cara delantera

18 cara trasera

20 escotadura

22 muesca

24 saliente

26 orificio ciego

28 orificio

30 laser de tratamiento

32 superficie de muesca
34 eje de rotacion

36 sistema de espejos de desviacion
38 espejo de desviacion
40 espejo de desviacion

42 orificio
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44 rueda de soporte
46 motor
a angulo de inclinacién

Descripcion detallada de la invencion

La Figura 1 muestra esquematicamente una placa de cocina con una
placa protectora 10 y un marco de montaje 12. La placa de cocina se
proporciona para la inclusiéon en una placa de trabajo (no representada), donde
el marco de montaje 12 y una cubierta 14 fijada en el marco de montaje 12, que
contiene elementos calefactores para el accionamiento de la placa de cocina,
se incluyen en una abertura en la placa de trabajo. El marco de montaje 12
lleva la cubierta 14 y, por tanto, es un componente de soporte. La placa
protectora 10 esta configurada en el ejemplo de realizacién representado en la
Figura 1 de vitroceramica y comprende una cara delantera 16 para la
colocacién de bateria de cocina y una cara trasera 18 frente a la cara delantera
16 (Figura 2). En la cara trasera 18 se realizan en una zona de borde de la
placa protectora 10 sobre toda la periferia de la placa protectora 10 con
separaciones de algunos centimetros, escotaduras 20 para la fijacion del
componente de soporte configurado como marco de montaje 12.

La Figura 2 muestra un detalle de la placa protectora 10 en la zona de
una de las escotaduras 20 en un corte vertical. La escotadura 20 esta disefiada
para la sujecion por arrastre de forma del marco de montaje 12. La escotadura
20 consiste en un orificio ciego 26 que tiene un recorrido perpendicular con
respecto a la cara trasera 18 y un orificio 28 que tiene un recorrido inclinado en
un angulo de inclinacion a de aproximadamente 45°. La superficie interna del
orificio 28, alejada de lacara trasera 18 y dispuesta en la Figura 2 en el lado
inferior del orificio 28, forma una superficie de muesca 32 de una muesca 22,
que se ramifica como el orificio 28 del orificio ciego 26. La superficie de muesca
32, la cual se ramifica del orificio ciego 26, tiene un recorrido inclinado respecto
a la cara trasera (18). Particularmente se consideran angulos de inclinacion de
la superficie de muesca entre 10° y 90°, de manera particularmente ventajosa,
entre 30° y 60°.

El diametro del orificio ciego 26 es, en proporciébn con respecto a la
profundidad del orificio ciego 26, tan grande que una prolongaciéon imaginaria
del orificio 28 tiene un recorrido completamente en el interior del orificio ciego
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26 y no corta una pared del orificio ciego 26 situada frente al orificio 28. De este
modo, el orificio 28 se puede realizar en un proceso de tratamiento con laser en
la placa protectora 10, sin que se tenga que incluir un sistema de espejos de
desviacion en el orificio ciego 26. Por lo tanto la escotadura 20 se realiza al
menos parcialmente con laser en el material de la placa protectora 10.

El componente de soporte, es decir, el marco de montaje 12, tiene un
saliente acodado 24, que se puede enganchar en la escotadura 20 en la cara
trasera 18 de la placa protectora 10 y establece de este modo una unién por
arrastre de forma entre la placa protectora 10 y el marco de montaje 12 en la
direccion vertical en la Figura 2 perpendicularmente con respecto a lacara
trasera 18 de la placa protectora 10.

Las ventajas de la invencion se ponen de manifiesto particularmente
cuando la escotadura 20 se dispone en una zona de borde de la cara trasera
18 de la placa protectora 10 y esta disefada para la fijacion de un componente
de soporte 12 configurado como marco de montaje. La escotadura 20 puede
ser ademas particularmente un elemento de una serie de escotaduras 20
distribuidas sobre la periferia de la cara trasera 18 en la zona de borde de la
cara trasera 18. Sobre cada lado de los cuatro lados de la cara trasera 18 se
pueden proporcionar, a modo de ejemplo, dos o tres escotaduras 20 del mismo
tipo.

La Figura 3 muestra un componente de soporte 12 con cuatro salientes
24, que se proporcionan para encajar en las escotaduras 20 en la placa
protectora 10. Las zonas terminales acodadas en el angulo de inclinacion a de
aproximadamente 45° de los salientes 24, estan acodadas de forma alterna en
direcciones diferentes de tal forma que el componente de soporte 12 para el
enganche de las zonas terminales en las escotaduras 20, que también estan
acodadas en diferentes direcciones, se tiene que doblar ligeramente. Después
del montaje de la cubierta 14 en el marco de montaje 12, un doblamiento de
este tipo ya no es posible, de tal manera que se proporciona una sujecion
segura de la cubierta 14 en la placa protectora 10 por el marco de montaje 12 y
las escotaduras 20 en la cara trasera 18 de la placa protectora 10. La cubierta
14 refuerza de este modo el marco de montaje 12 y fija la unién por arrastre de
forma establecida por la muesca 22 y los salientes 24.

El dispositivo de acuerdo con la invencion del componente de soporte
con la placa protectora 10 se puede usar, ademas del marco de montaje 12,
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también para otros componentes, a modo de ejemplo, para sensores o
similares. Ademas, el concepto de la invencion se puede aplicar tanto a placas
de cocina por inducciéon como a placas de cocina con cuerpos calefactores de
radiaciéon u otras tecnologias. De forma general, el concepto de la invencion
también se puede aplicar en relaciéon con otros aparatos domésticos, en los que
se tiene que unir un componente de soporte, a modo de ejemplo, un
componente de soporte de metal, con una placa protectora 10 de vidrio,
vitroceramica o ceramica.

La Figura 4 muestra una configuracién alternativa de la invencién, en la
que la escotadura 20 consiste solamente en un orificio 28 realizado con una
direccién inclinada en la placa protectora 10 y en la que, en comparacion con la
configuracion de acuerdo con la Figura 2, falta el orificio ciego.

Las Figuras 5 y 6 muestran configuraciones adicionales de la invencion,
en las que la escotadura 20 tiene simetria de rotacioén alrededor de un eje de
rotacion 34. Las representaciones en las Figuras 5 y 6 son cortes radiales. La
superficie de muesca 32 que se produce tiene la forma de una superficie lateral
de cono truncado y se ensancha con forma de cono en direccion de una cara
delantera 16 de la placa protectora 10.

La escotadura representada en la Figura 5 comprende un orificio ciego
26 y una muesca 22 con forma de superficie lateral de cono con un angulo de
inclinacién a de aproximadamente 30° a 60°. De forma similar al ejemplo de
realizacion representado en la Figura 2, el diametro del orificio ciego 26 es, en
proporcion con respecto a la profundidad del orificio ciego 26, tan grande que
una prolongacién imaginaria del perfil de la muesca 22 tiene un recorrido
completamente en el interior del orificio ciego 26. De este modo se puede
realizar la muesca 22 en un proceso de tratamiento con laser en la placa
protectora 10, sin que se tenga que incluir un sistema de espejos de desviacion
en el orificio ciego 26.

La Figura 6 muestra una configuracion alternativa de la invencién, en la
que la escotadura 20 consiste solamente en una muesca 22 realizada en una
direccion inclinada en la placa protectora 10 y a la que, en comparacion con la
configuracion de acuerdo con la Figura 5, falta el orificio ciego.

La Figura 7 muestra un dispositivo para la produccion de una placa
protectora 10 para una placa de cocina con un laser de tratamiento 30 para la
realizacion de una escotadura 20 en una cara trasera 18 de la placa protectora

10
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10.

El dispositivo comprende un sistema de espejos de desviacion 36 que
rota con respecto a la placa protectora 10 y un laser de tratamiento 30. El laser
de tratamiento 30 se irradia a lo largo de un eje de rotacion 34 en el sistema de
espejos de desviacion 36 que rota y se dirige inclinado por el sistema de
espejos de desviacion 36 sobre la placa protectora 10 dispuesta
perpendicularmente con respecto al eje de rotacién 34.

El sistema de espejos de desviacion 36 comprende dos espejos de
desviacion 38, 40 se pueden graduar independientemente entre si, que estan
montados sobre una rueda de soporte 44 con un orificio central 42. A través del
orificio 42 se irradia el laser de tratamiento 30. La rueda de soporte 44 se
acciona por una correa trapezoidal o dentada (no representada) por un motor
46.

En un método que se puede realizar con ayuda del dispositivo de la
Figura 7 para la produccién de una placa protectora 10 de una placa de cocina
se puede realizar de manera sencilla y sin un control complejo del laser de
tratamiento 30 una escotadura con simetria de rotacion 20 en una cara trasera
18 de la placa protectora 10.

El laser de tratamiento 30 se irradia a lo largo de un eje de rotacion 34
en un sistema de espejos de desviacion 36 que rota y se dirige inclinado por el
sistema de espejos de desviacion 36 sobre la placa protectora 10 dispuesta
perpendicularmente con respecto al eje de rotacion 34. De este modo se puede
proporcionar una superficie de muesca 32 con forma de superficie lateral de
cono.

11
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REIVINDICACIONES

1. Placa protectora de vidrio o ceramica para un aparato doméstico con un
componente de soporte (12), donde la placa protectora (10) comprende una
cara trasera (18), en el que se realiza al menos una escotadura (20) para la
fijacion de un componente de soporte (12), caracterizada por que la
escotadura (20) presenta una muesca (22), que comprende al menos una
superficie de muesca (32) que tiene un recorrido inclinado con respecto a
lacara trasera (18).

2. Placa protectora de acuerdo con la reivindicaciéon 1, caracterizada por
que la escotadura (20) tiene simetria de rotacién y por que la superficie de
muesca (32) se ensancha en la direccion de una cara delantera (16) de la placa
protectora (10).

3. Placa protectora de acuerdo con la reivindicacion 1 6 2, caracterizada
por que la escotadura (20) comprende, al menos, en un corte de perfil, un
orificio (28) que tiene un recorrido inclinado.

4. Placa protectora de acuerdo con una de las reivindicaciones
precedentes, caracterizada por que la escotadura (20) comprende un orificio
ciego (26) que tiene un recorrido perpendicular con respecto a la cara trasera
(18).

3. Placa protectora de acuerdo con la reivindicacién 4, caracterizada por
que la superficie de muesca (32) se ramifica del orificio ciego (26).

8. Placa protectora de acuerdo con una de las reivindicaciones
precedentes, caracterizada por que la escotadura (20) se realiza al menos
parcialmente por tratamiento con laser en el material de la placa protectora
(10).

7. Placa protectora de acuerdo con una de las reivindicaciones

precedentes, caracterizada por que la superficie de muesca (32) tiene un
angulo de inclinacién (o) de aproximadamente 30° a 60°.
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8. Placa protectora de acuerdo con una de las reivindicaciones
precedentes, caracterizada por que la superficie de muesca (32) se ensancha
con forma de cono en la direccion de la cara delantera (16) de la placa
protectora (10).

9. Placa de cocina con una placa protectora (10) de acuerdo con una de las
reivindicaciones precedentes.

10. Placa de cocina de acuerdo con la reivindicacion 9, caracterizada por
que la escotadura (20) se dispone en una zona de borde de la cara trasera (18)
de la placa protectora (10) y se disefia para la fijacién de un componente de
soporte (12) configurado como marco de montaje (12).

11.  Placa de cocina de acuerdo con la reivindicacion 10, caracterizada por
que la escotadura (20) es un elemento de una serie de escotaduras (20)
distribuidas a lo largo de la periferia de lacara trasera (18) en la zona de borde
de lacara trasera (18).

12.  Dispositivo para la producciéon de un placa protectora (10) de una placa
de cocina con un laser de tratamiento (30) para la realizacion de una
escotadura (20) en una cara trasera (18) de la placa protectora (10),
caracterizado por que comprende:

— un sistema de espejos de desviaciéon (36) que rota con respecto a la

placa protectora (10),

donde el laser de tratamiento (30) irradia a lo largo de un eje de rotacion (34)
del sistema de espejos de desviacidn (36) que rota y dicho laser de tratamiento
(30) se dirige inclinado por el sistema de espejos de desviacion (36) sobre la
placa protectora (10) dispuesta perpendicularmente con respecto al eje de
rotacion (34).

13.  Método para la produccién de una placa protectora (10) para una placa
de cocina, donde se realiza una escotadura (20) en una cara trasera (18) de la
placa protectora (10), caracterizado por que un laser de tratamiento (30) se
irradia a lo largo de un eje de rotacion (34) de un sistema de espejos de

13
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irradia a lo largo de un eje de rotaciéon (34) de un sistema de espejos de
desviacion (36) que rota en el sistema de espejos de desviacion (36) y se dirige
inclinado por el sistema de espejos de desviacion (36) sobre la placa protectora
(10) dispuesta perpendicularmente con respecto al eje de rotacion (34).
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OPINION ESCRITA

N° de solicitud: 200930891

Fecha de Realizacién de la Opinién Escrita: 29.06.2012

Declaracion

Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-13 Si
Reivindicaciones NO

Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 1-13 SI
Reivindicaciones NO

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicacion industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de
examen formal y técnico de la solicitud (Articulo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinion.-

La presente opinion se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica.
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OPINION ESCRITA

N° de solicitud: 200930891

1. Documentos considerados.-

A continuacion se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideracion para la
realizacion de esta opinion.

Documento Numero Publicacion o Identificacion Fecha Publicacion
D01 US 4913717 A (COOPER ALFRED R) 03.04.1990
D02 JP 9015061 A (ORIMO NOBORU) 17.01.1997
D03 DE 102004041007 A1 (EGO ELEKTRO GERAETEBAU GMBH) 23.02.2006

2. Declaracion motivada segun los articulos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecucion de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

De todos los documentos recuperados del estado de la técnica se considera que el documento D01 es el mas cercano a la
solicitud que se analiza.

Este documento describe un método para fabricar guias de ondas excavadas en un sustrato de cristal por intercambio de
iones. En el estado de la técnica es el antecedente mas inmediato, aunque existen otros documentos posteriores a la
solicitud en estudio con caracteristicas mucho mas similares al invento objeto de la solicitud de patente en estudio.

El documento D02 describe un procedimiento de fabricacion de un sensor plano de temperatura por laminacién de una
pelicula de resina entre elementos conductores.

El documento D03 describe una placa vitrocerdmica con una capa superior resistente e impenetrable al agua. Aunque no
hace hincapié en el sensor de temperatura, se puede ver en la figura 1 que dicho sensor esta incluido en la placa de
vitroceramica.

En consecuencia, ninguno de los documentos citados, tomados solos o en combinacién, revelan la invencién definida en la
reivindicacion 1 y la solucién al problema planteado en esta reivindicacion se considera que implica novedad y actividad
inventiva, de acuerdo con los articulos 6 y 8 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes

Informe del Estado de la Técnica Pagina 4/4




	Primera página

	Descripción

	Reivindicaciones

	Dibujos

	IET


